Anmeldung

Landshuter CAE-Forum (19. November 2013)
Hochschule Landshut

Institut fur technologiebasierte Zusammenarbeit

Am Lurzenhof 1

84036 Landshut
Tel. +49 (0)871 - 506 134

Fax +49 (0)871 - 506 506

Titel, Vorname, Nachname

Firma/Institution

Abteilung/Position

Telefon

E-Mail

StralRe, Nr.

PLZ/Ort

Ort, Datum und Unterschrift

O Ich nehme als Fachbesucher am Landshuter CAE-Forum teil.

OO0  Wir interessieren uns flr eine Teilnahme als Aussteller an der
begleitenden Fachausstellung. Bitte kontaktieren Sie uns.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Landshuter CAE-Forum (19. November 2013)
ist kostenpflichtig. Die Teilnahmegebuihr als Fachbesucher betragt
(zzgl. MwSt.):

Partner/Mitglieder Leichtbau-Cluster, Cluster Mikro-

systemtechnik, Netzwerk Medizintechnik 150,00 Euro
Nichtmitglieder 190,00 Euro
Hochschulen 90,00 Euro

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist aus organisatorischen Grin-
den bis spatestens 15. November 2013 erforderlich. Nach Ein-
gang lhrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestatigung.

Technisch-wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Detlev Maurer
HOCHSCHULE LANDSHUT
Fakultat Maschinenbau

HOCHSCHULE

LANDSHUT

Veranstaltungsorganisation

Weiterfiihrende Informationen zum Landshuter CAE-Forum
und zur begleitenden Fachausstellung erhalten Sie beim
Institut fir technologiebasierte Zusammenarbeit der Hoch-
schule Landshut. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit
den Kompetenznetzwerken Leichtbau-Cluster, Cluster Mikro-
systemtechnik und Netzwerk Medizintechnik der Hochschule
Landshut durchgefiihrt.
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84036 Landshut
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CAE - grundlegend fiur Innovationskraft

Kaum ein technologiebasiertes Unternehmen kann auf den
Einsatz des Computer Aided Engineerings CAE verzichten,
wenn es um die Entwicklung, Markteinfihrung und Produk-
tion von innovativen Produkten geht. Von der ersten Kon-
struktion Uber das Prototyping bis hin zum Crashtest und dem
Qualitdtsmanagement - die Simulation spielt eine grundle-
gende Bedeutung.

Landshuter CAE-Forum

Mit dem Landshuter CAE-Forum wollen wir eine themen- und
branchentbergreifende Plattform schaffen, die Gelegenheit
bietet, sich Uber neueste Trends und Entwicklungen zu infor-
mieren. Dabei steht gerade der Austausch von Wissenschaft
und Wirtschaft, von Theorie und Praxis, im Mittelpunkt. An-
wender, Dienstleister und Wissenschaft sind ebenso herzlich
eingeladen wie Software-Hersteller und -Anbieter am Fach-
treff und der begleitenden Ausstellung teilzunehmen. Neben
aktuellen Entwicklungen rund um das Thema CAE bietet die
Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit, neue Kontak-
te zu knipfen.

Begleitende Fachausstellung

Zeitgleich zum Symposium findet eine Fachausstellung zum
Themenbereich CAE statt. Neueste Entwicklungen und prak-
tische Anwendungen in diesem innovativen Bereich werden
hier gezeigt. Nutzen Sie diese Gelegenheit, als Aussteller
einem ausgewahlten Fachpublikum lhre anwendungbezoge-
nen Innovationen und Produkte zu prasentieren. Bitte kontak-
tieren Sie uns.

PROGRAMM Landshuter CAE-Forum:

»CAE — fachubergreifendes Entwicklungswerkzeug in Forschung und Praxis“ (19. November 2013)

ab 12:00 Uhr
Registrierung & Empfang (Imbiss)

13:00 Uhr

BegrifBung und Einfihrung

Prof. Dr. Karl Stoffel

Prasident der Hochschule Landshut

13:10 Uhr

CAE an der Hochschule Landshut:
Technologien- und Fakultaten tbergreifend
Prof. Dr. Holger Timinger

Vizeprasident Hochschule Landshut

13:30 Uhr

CAE meets Medicine

Prof. Dr. Norbert Babel

Hochschule Landshut, Fakultat Maschinenbau

13:45 Uhr

Optimierung des Designprozesses von
patientenspezifischen Implantaten

Dr. Christoph Bichlmeier

Materialise GmbH, Gilching bei Miinchen

14:15 Uhr
Kaffeepause mit Besuch der Fachausstellung

14:45 Uhr

Modellierung von Schaltvorgéngen in Klauengetrieben
Prof. Dr. Manfred Strohe

Hochschule Landshut, Fakultat Maschinenbau

15:15 Uhr

Einfluss der Textur von Magnesiumknetlegierungen auf
die numerische Betriebsfestigkeitsanalyse

Dipl.-Ing. (FH) Johannes Dallmeier

Hochschule Landshut, Kompetenzzentrum Leichtbau

15:45 Uhr
Besichtigung Labore der Hochschule Landshut
Kaffeepause mit Besuch der Fachausstellung

16:45 Uhr

»SPICE“-Simulation eines Gleichstrom-Motors

an einer H-Briicke

Dipl.-Ing. (FH) Manuel Saska

Hochschule Landshut, Fakultat Elektrotechnik/Wirtschafts-
ingenieurwesen

17:15 Uhr

Analyse und Simulation von Versagensmechanismen in
Faserverbund-Lochleibungslaminaten

Dipl.-Ing. Hagen Konig

Eurocopter Group, Donauwdrth

17:45 Uhr

Von gewollten und ungewollten Antennen: Anwendungen
Hochfrequenter Elektromagnetischer Simulation

Dr. Christian Romelsberger

CADFEM GmbH, Grafing bei Miinchen

18:15 Uhr

Zusammenfassung und Ausblick

Prof. Dr. Detlev Maurer

Hochschule Landshut, Fakultat Maschinenbau

18:30 Uhr
get together/Imbiss



Anmeldung

zum

Landshuter CAE-Forum

,CAE — fachubergreifendes Entwicklungs-
werkzeug in Forschung und Praxis®

19. November 2013

VERANSTALTER:
Hochschule Landshut Veranstaltungsort:
Institut fur technologiebasierte Zusammenarbeit
Am Lurzenhof 1 Hochschule Landshut
D-84036 Landshut ZH-Gebaude

Am Lurzenhof 1
FAX +49 871 / 506 506 84036 Landshut

Titel/Vorname/Nachname

Firma/Institution

StralRe/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Email

L] Ich nehme als Fachbesucher an dem oben genannten CAE-Forum 2013 teil.

L] Wir interessieren uns fur eine Teilnahme als Aussteller an der begleitenden
Fachausstellung. Bitte kontaktieren Sie mich.

Die Teilnahmegeblhr als Fachbesucher betragt

m EUR 150,00 (zzgl. MwSt.) fur Partner/Mitglieder Leichtbau-Cluster,

Cluster Mikrosystemtechnik, Netzwerk Medizintechnik
m EUR 190,00 (zzgl. MwSt.) Nicht-Mitglieder
m EUR 90,00 (zzgl. MwSt.) fiur Hochschulen

Anmeldeschluss ist der 15. November 2013

Datum Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Die Teilnahmegebihr fir diese Veranstaltung ist nach Erhalt der Rechnung féallig. Nach
Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestatigung. Die Annullierung (nur schriftlich) ist bis 5 Tage vor
Veranstaltungsbeginn kostenlos mdoglich. Gerne akzeptieren wir ohne zusatzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Programmanderungen behalt sich der Veranstalter vor.



